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导电胶 
 

● 环氧导电胶  CHO-BOND-0584-29 

环氧导电胶是由高粘接强度的环氧胶和高导电的 

银颗粒巧妙地组合在一起。具有室温固化、粘接强度 

高、导电性优宽温度范围、操纵简便等多项优点。 

应用：金属与金属粘接、印刷线路板线路连接 

      微波元器件引线连接、金属丝网屏蔽条粘接 

使用方法：10 克以下的导电胶，去掉配制好的双组份的隔挡，混合均匀既可使用。 

          85 可以上的导电胶，需与固化挤按重量 100：6.3 配比，混合均匀既可使用。 

 
技术指标： 

型号 
体电阻 

Ω-cm 

粘接剪切强度

Kg/cm2

温度范围

℃ 

固化时间

（25℃）

固化时间

（113℃）

操作时间 

分钟 

涂覆面积 

cm2/g 

储存期

年 

0584-0029 0.002 84 -55～125 24 小时 15 分钟 30 156.1 3 

包装形式：1 克/套、 2.5 克/套、  10 克/套 、 85 克/套、  500 克/套 
 
 

● 环氧导电胶  72-00008 /72-08116 

这是两种双组份的导电胶。 

72-00008 是玻璃镀银环氧树脂胶； 

72-08116 是填银环氧树脂胶。 

应用：金属与金属粘接、印刷线路板线路连接 

      微波元器件引线连接、金属丝网屏蔽条粘接 

 

使用方法：将需要粘接的表面清洗干净后，按规定比例进行配合使用。 

 
技术指标： 

型号 
体电阻 

Ω-cm 

粘接剪

切强度

ppi 

温度范围 

℃ 

混合

比 

重量 

g 

体积 

cm 

不粘

手时 

（H）

固化

时间 

（H）

适用 

25℃ 

（H） 

填料 
储存

期 

（月）

72-00008 0.02 1000 -62～149 1：1.4 448 235 24 168 4 银/玻璃 15 
72-08116 0.001 1400 -62～149 1：1 57 24.5 24 168 4 银 15 
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● 硅脂导电胶 

硅脂导电胶是在利用硅脂的高粘性和金属颗粒的

高导电巧妙结合成的。依据组成成份，可分单组份和双

组份；依据填充的导电颗粒可分为填银硅脂胶、填镍硅

脂胶、铜镀银硅脂胶、铝镀银硅脂胶、石墨镀镍导电胶

等。 

   应用：导电橡胶板与金属粘接 

         导电橡胶条与金属粘接  

使用方法：一定要将需要粘接的表面清洗干净后，后按规定操作。 

 
技术指标： 

型号 

体电 

阻

Ω-cm 

剥离

强度 

磅/in2

工作温度

℃ 

组成

份数

份 

填料 
重量

g 

涂覆

面积

cm2/g

操作 

时间 

分种 

室温 

固化 

时间 

涂覆

厚度

≤ 

保存 

期 

（月）

CHO-BOND-1030 0.05 200 -62～149 单 铜镀银 114 18.5 30 7 天 0. 3 6 
72-00002 0.01 150 -59～204 单 银 56 -- 20 3 天 0.3 5.5 
72-00192 0.04 200 -65～182 单 铜镀银 112 -- 15 7 天 0.4 9 
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